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Abstract (en)
[origin: US2017261272A1] The main subject matter of the invention is a method for manufacturing at least one heat exchanger (50) with plates
(10) with at least two fluid circuits, characterised in that it comprises the following steps: a) formation of a plurality of plates (10) each comprising a
reference pattern; b) formation of one or more alignment patterns (11) on each plate (10) by circular repetition of the reference pattern around an
axis of revolution (X); ¢) formation of a plurality of grooves (12) on each plate (10). The method further comprises the following successive steps:
d) assembling the plates (10) by superimposition with respect to each other, each reference pattern of a plate being superimposed on an alignment
pattern (11) of an adjacent plate; e) carrying out an assembly treatment on the assembly obtained at the end of the preceding step d) by diffusion
welding, by brazing and/or by diffusion brazing.

Abstract (fr)
L'objet principal de I'invention est un procédé de fabrication d'au moins un échangeur de chaleur (50) a plaques (10) a au moins deux circuits
de fluide, caractérisé en ce qu'il comporte les étapes suivantes : a) formation d'une pluralité de plaques (10) comportant chacune un motif de
référence ; b) formation d'un ou plusieurs motifs d'alignement (11) sur chaque plaque (10) par répétition circulaire du motif de référence autour d'un
axe de révolution (X) ; c) formation d'une pluralité de rainures (12) sur chaque plaque (10). Le procédé comporte en outre les étapes successives
suivantes : d) assemblage des plaques (10) par superposition les unes par rapport aux autres, chaque motif de référence d'une plaque étant
superposé a un motif d'alignement (11) d'une plaque adjacente ; €) réalisation d'un traitement d'assemblage sur I'assemblage obtenu a l'issue de
I'étape d) précédente par soudage-diffusion, par brasage et/ou par brasagediffusion.
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